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Registro 8-662

Identificación

Institución
Museo Arqueológico de La Serena

Número de registro
8-662

Nº de inventario
01884

Clasificación
Antropología, Arqueología y Etnografía - Utensilios, Herramientas y
Equipos

Colección
Arqueológica

Objeto
Plato (arqueológico y etnográfico)
Dimensiones
Alto 9.0 cm - Diámetro máximo 18.0 cm - Espesor 0.6 cm - Peso 464
Gramos
Técnica / Material
Modelado de cerámica - Arcilla
Ubicación
En depósito - Museo Arqueológico de La Serena

Descripción
Vasija de forma abierta, en donde su altura es menor
que la segunda parte de su abertura o boca. Su silueta
o cuerpo (contorno) es de apariencia recta a convexa en dirección a su
base, esta última en tono rojo, al igual que
su interior.
Una franja decorativa en su borde externo, con un diseño
modelado antropomorfo mixto, junto a otros de trazos
lineales, zig - zag, escalerados, por lo habitual de apreciar en estas vasijas,
son de aspecto geométrico y en colores
negro, rojo sobre fondo blanco.

Estado de conservación
Regular

https://www.surdoc.cl/registro/8-662
http://www.tesauroregional.cl/terminos/2563
https://www.tesauroregional.cl/terminos/3490
https://www.aatespanol.cl/terminos/300010453
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Contexto

Área cultural primer nivel
Chile

Área cultural segundo nivel
Norte Chico

Temporalidad
Período Alfarero Intermedio Tardío

Cultura arqueológica
Cultura Diaguita

Gestión

Adquisición

Forma de ingreso
Compra

Procedencia
Dr Ricardo Schwenn S

Fecha de ingreso
1950-07-04

Registradores
Marcos Biskupovic, 2011-09-02
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